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摘要(译)

本发明涉及一种电致发光显示装置及其制备方法，该电致发光显示装置
包含第一基板、第二基板、发光组件阵列、密封件与支撑结构。第一基
板与第二基板相对设置，且发光组件阵列夹设于第一基板与第二基板之
间。密封件设置于第一基板与第二基板之间，且三者共同定义出一封闭
空间，以将发光组件阵列密闭于此封闭空间中。支撑结构同样设置于第
一基板与第二基板之间并和第一基板与第二基板相连接，然而支撑结构
并未形成封闭空间。密封件与支撑结构由相同的玻璃浆料所制成。本发
明提供的电致发光显示装置及其制备方法，采用的封装技术相较于现有
技术较为简单，且利用此方法制成的电致发光显示装置具备合宜的水氧
阻隔性与接着强度。
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